
Foglio dati 6DL1193-6BH00-0RM0

SIMATIC ET 200SP HA, modulo di supporto IM ridondante supporto per 
l'alloggiamento di 2 moduli di interfaccia per ET 200SP HA incl. modulo server

Informazioni generali

Denominazione del tipo di prodotto Modulo portante IM ridondante
Funzione del prodotto

● Dati I&M Sì; Dati di asset
Tensione di alimentazione

Valore nominale (DC) 24 V
Configurazione hardware

Slot
● Numero di slot 2

Separazione di potenziale

tra bus backplane e tensione di alimentazione Sì
Isolamento

Isolamento testato con DC 1 500 V/1 min, Type Test
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente in esercizio
● Posizione di montaggio orizzontale, min. -40 °C
● Posizione di montaggio orizzontale, max. 70 °C
● Posizione di montaggio verticale, min. -40 °C
● Posizione di montaggio verticale, max. 60 °C

Dimensioni

Larghezza 100 mm
Altezza 204 mm
Profondità 52 mm

Pesi

Peso, ca. 224 g
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